口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔三合一CT）技术参数
	设备名称：
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔三合一CT）
	数量：1

	
	
	进口

	用于医院口腔科X射线诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，正畸分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。

	（一）主要技术参数要求

	序号
	内   容

	1
	技术指标

	1.1
	X射线球管：恒定电压 DC

	1.2
	最大管电压：≥90KV

	1.3
	管电流：≥16mA

	1.4
	总过滤：2D≥2.5mm AL；3D≥6.5mm AL等量

	2
	探测器技术参数

	* 2.1
	3D探测器：非晶硅动态平板，有效尺寸：≥160x160mm

	* 2.2
	灰阶≥16 比特

	2.3
	2D头颅探测器：CMOS传感器（非CCD）

	2.4
	传感器有效面积高度：≥223mm；

	2.5
	灰阶≥14 比特

	2.6
	图像最大分辨率 全景 ≥6.3lp/mm；头颅 ≥5.6lp/mm

	3
	拍摄及摆位

	* 3.1
	医患可面对面进行摆位，3D拍摄时带有预览功能，视野定位时只需要移动预览图像至准确的位置，机械臂结构会在X、Y及Z轴上自动移动调整，病人无需移动，完成准确的拍摄瞄准。

	* 3.2
	头颅拍摄时头颅定位架上仅集成传感器，无次级狭缝，扫描时对病人更加友好，避免磕碰

	3.3
	全景/3D摆位方式：4激光束定位，7点式固定，保证拍摄时稳定无伪影。

	4
	带有≥10英寸的超大触摸控制面板，界面为引导式的GUI图形化用户界面，需有中文显示。程序控制方式: 机身触摸控制面板、电脑及iPad平板三种控制方式。

	5
	机械参数

	5.1
	多向机械臂结构：
带有可三向运动的机械臂，可实现X轴横向、Y轴纵向及圆周转动，可组合运动实现机械上的自由的运行；2D拍摄程序，可实现最佳的射线角度和拍摄运动轨迹；3D拍摄拍摄程序，可实现拍摄视野的自由定位，病人无需移动，机械臂可根据指令移动至需要拍摄的位置进行工作。

	* 5.2
	电动下颌托，可升降调整3D视野的Z轴高度位置，病人无需移动机械臂（含球管及传感器）即可相对病人做升降调整。

	* 5.3
	平板传感器部分带有电动旋转装置，拍摄3D、全景程序切换时，传感器自动旋转切换，无需手动拔插传感器。为保证拍摄效果，要求3D平板传感器与2D传感器为分别针对响应程序的专用传感器。

	5.4
	机器紧凑易于安装，占地面积小，带头颅版本，机身横向宽度≤1.8m，头颅支架可左侧或右侧安装，可现场根据场地要求进行切换。

	6
	3D成像性能 

	6.1
	3D拍摄为锥形束CBCT脉冲曝光方式拍摄，扫描角度可达360°，全圆周扫描实现更准确的数据采集。

	* 6.2
	带有≥10种视野可选，最大三维视野≥16x18cm

	* 6.3
	三维体素各向均一，最高三维体素尺寸≤70微米

	6.4
	有高清、标准、快速三种扫描模式可选

	7
	2D成像性能

	7.1
	带有多种2D图像拍摄模式：多种曲面断层拍摄模式，TMJ和上颌窦拍摄模式，多种头颅拍摄模式。

	7.2
	带有改进正交的全景拍摄程序

	7.3
	一次拍摄可获得≥5层的全景片

	7.4
	具有自动对焦的全景拍摄程序，可自动识别人体形态，无需手动调节颌型及口角线咬合

	7.5
	最快全景扫描时间：≤12.3秒，最快头颅扫描时间：≤9秒

	7.6
	最短图像显示时间：2D实时显示拍摄图像，3D重建时间≤15秒

	*  8
	所有2D（全景、头颅）及3D（CBCT）曝光均可全自动曝光控制，可自动识别病人形态，机器可根据被拍摄人员的体型自动调整最佳参数，完全无需人工输入曝光参数。

	9
	图像软件

	9.1
	同一款软件可管理2D及3D图像

	9.2
	2D图像处理，包括亮度对比度调整，锐化及柔化，增强过滤器，测量等功能

	9.3
	模拟种植功能：具有种植体库及种植体周边骨质分析骨等

	9.4
	Dicom 接口情况：具有DICOM 3.0数据输出功能，并兼容所有Dicom 数据设备

	10
	工作站要求：

	10.1
	处理器：性能不低于Intel Xeon W1350或同等性能其他品牌处理器


